
 

 

平成 29年３月６日 

会 社 名 株式会社テラプロー ブ 

代 表 者 代表取締役社長 渡辺 雄一郎 

（コード番号：6627 東証マザーズ） 

 

 

世界最大級の組込み技術展「Embedded World 2017」 

STMicroelectronics ブースにて「TeraFaces IP for STM32」展示のお知らせ 

 

当社の顔認証ソフトウェア・ライブラリ TeraFaces®※（以下、TeraFaces）のデモンストレーシ

ョンが、下記日程で開催される「Embedded World 2017」の STMicroelectronics(以下、ST)のブー

スにて実施されますので、ご案内申し上げます。 

今回のデモンストレーションでは、TeraFaces IP for STM32 を ST 製評価ボード上で動作させる

ことにより、汎用マイコンで実現可能な高速・高精度な顔認証技術を広く周知するとともに、1ヶ

月無償で評価可能な環境の提供を訴求いたします。 

これまで当社は、ST の日本・アジア拠点と、共同プロモーションや各種展示会におけるソリュ

ーション・デモセットへの技術提供などの協業を進めてまいりましたが、本展示会を機にヨーロッ

パ・中東・アフリカ拠点との連携も開始し、TeraFaces の拡販を進めてまいります。 

 

記 

イベント名 Embedded World 2017 

URL：https://www.embedded-world.de/en/ 

期間 平成 29年 3月 14 日(火)～16 日(木) （3日間） 

時間 09：00～18：00 (16 日(木)のみ 17:00 終了) 

場所 ドイツ ニュルンベルク 

展示概要 ブース STMicroelectronics 小間番号：4A-138, 238 

展示内容 STM32 シリーズ製品およびソリューション展示のひとつとして、

STM32F7 シリーズ上でソフトウェア IP として利用できる

TeraFaces ソフトウェア「TeraFaces IP for STM32」のデモンス

トレーションおよび SDK を紹介 

当社製品 TeraFaces IP for STM32 

主催 NürnbergMesse GmbH 

本件に関する 

お問い合わせ 

株式会社テラプローブ システムソリューションセンター 

E-mail： ml-ssc-sales@teraprobe.com 

 

以上 

 

※ TeraFaces は日本、中国、米国における登録商標です。 

 欧州地域においては TeraPrhosopa と表記します。 
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